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Вопросы, требующие детального ответа

1. Объясните, что из себя представляют и как проявляются перекрестные помехи и электромагнитные помехи? 

2. Каковы пути уменьшения электромагнитных помех?

3. Каких ошибок следует избегать при проектировании печатных плат?
4. Какие категории печатных плат Вам известны?

5. Как определить количество слоёв для разрабатываемой печатной платы?

6. Какие правила нужно соблюдать, чтобы выполнить заземление на печатной плате технически грамотно?

7. Объясните, почему переходные отверстия негативно влияют на функционирование конечного изделия?

8. Объясните, как блокировочные конденсаторы помогают снижать помехи?

Вопросы, требующие короткого лаконичного ответа

9. Каковы рекомендации по выбору диаметра монтажного отверстия?

10. Как правильно трассировать цепи питания микроконтроллера?
11. Как правильно подводить проводники к контактным площадкам?
12. В какой сетке следует размещать компоненты на плате?
13. Что из себя представляет и для чего применяется термальный барьер?
